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以下資料由力晶積成電子製造股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：力晶積成電子製造股份有限公司 (股票代號：6770)

	輔導推薦證券商
	元大證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	元大證券股份有限公司辜先生(02)2718-1234#6724

	註冊地國
	不適用

	訴訟及非訟代理人
	不適用


	輔導推薦證券商認購力晶積成電子製造股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	元大證券股份有限公司
	群益金鼎證券股份有限公司
	華南永昌綜合證券股份有限公司
	兆豐證券股份有限公司
	第一金證券股份有限公司
	合作金庫證券股份有限公司

	認購日期
	109年12月3日

	認購股數（股）
	5,000,000
	1,000,000
	500,000
	200,000
	300,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	0.161%
	0.032%
	0.016%
	0.006%
	0.010%
	0.003%

	認購價格
	26元

	認購價格之訂定

依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，評估市場基礎法、成本法及現金流量折現法等評價方式，以推算合理之股票價格，作為本推薦證券商認購力晶積成電子製造股份有限公司（以下簡稱力積電或該公司）興櫃股票價格之訂定依據；再參酌該公司產業概況、經營績效、發行市場環境及同業市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。
目前股票價值的評估方法諸多種類，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前常用之股票評價方法主要包括：
1. 市場基礎法：本益比法(Price/Earnings ratio，P/E ratio)或股價淨值比法(Price Book value ratio，P/B ratio)，係透過已公開的資訊與整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值依據，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分做折溢價的調整。
2. 成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值之評定基礎。
3. 現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。
以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

力晶積成電子製造股份有限公司主要從事半導體晶圓代工服務，主要區分為邏輯暨特殊應用產品晶圓代工：提供IC設計公司顯示驅動IC產品、電源管理晶片產品、分離式元件產品、CMOS影像感測器產品、嵌入式非揮發記憶體產品之晶圓代工服務；以及記憶體產品晶圓代工：提供IC設計公司動態隨機存取記憶體產品、快閃記憶體產品之晶圓代工服務。目前國內已上市櫃同業有台灣積體電路製造股份有限公司(上市公司，股票代號2330)、華邦電子股份有限公司(上市公司，股票代號2344)及世界先進積體電路股份有限公司(上櫃公司，股票代號5347)，茲彙總上市櫃公司全體、上市櫃-半導體業及採樣同業最近三個月(109年8月~10月)之平均本益比如下：
　　月份
公司
109年8月

109年9月

109年10月

最近三個月平均

台積電(2330)
 25.90 

 24.82 

 25.59 

 25.44 

華邦電(2344)

 50.95 

 52.89 

 62.32 

55.39 

世界先進(5347)
 25.15 
 26.17 
 26.64 
 25.99 
上市-半導體業
 23.78 

 24.34 

 24.33 

 24.15 
上櫃-半導體業
 19.45 

 19.30 

 19.88 

 19.54 
單位：倍

資料來源：臺灣證券交易所網站與證券櫃檯買賣中心網站
由上表得知，採樣同業及上市櫃半導體業類股最近三個月(109年8月~109年10月)之平均本益比約介於19.54~55.39倍之間，另以該公司108年度10月與109年度10月自結報表以及108年度經會計師查核財務報告，設算該公司最近一年(108年11月至109年10月)之淨利歸屬於母公司業主之金額為2,895,887仟元，以該公司目前股本3,105,197仟股設算之最近一年之每股稅後盈餘為0.93元，按上述本益比區間計算其參考價格區間約為18.17~51.51元，另考量興櫃流動性風險給予九折作為風險貼水，調整後每股參考價格區間為16.35~46.36元。本承銷商與該公司議定股票認購價格為26元，係介於每股參考股價區間之內，認購價格尚屬合理。
綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之本益比法，另考量該公司之產業前景、經營績效、發行市場環境、獲利能力及與櫃市場流通性等因素後，由推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股26元。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司簡介】

力晶積成電子製造股份有限公司(簡稱力積電)設立於97年，係由具備半導體產業相關背景之經營團隊所組成；力積電為有效整合公司資源，聚焦晶圓代工事業，於108年5月1日收購母公司力晶科技的12吋晶圓廠及相關營業、資產等，繼以同時提供先進記憶體、客製化邏輯積體電路與分離式元件之三大晶圓代工為服務主軸，持續Open Foundry營運模式，從晶片設計、製造服務，根據不同客戶的屬性和需求，共同建立緊密、彈性的合作機制。

力積電目前擁有2座8吋及3座12吋晶圓廠，6,900 位員工，將堅持「誠信、品質、服務、創新」企業文化，持續推展國際合作策略、引進尖端科技、開發自主技術、穩健拓展市場，致力提供專業晶圓代工服務與客戶共創雙贏，在快速變遷的高科技產業中累積競爭優勢，成為穩定獲利的世界級半導體公司。
【歷史沿革】
年度
重要記事
97年
(鉅晶電子股份有限公司成立。
(實收資本額新台幣5,000,000仟元。

98 年
(0.18微米 LCD顯示驅動晶片量產。

99 年
(0.18微米 微處理控制晶片量產。
100年
(0.18微米 電源管理晶片量產。
101年
(0.18微米 Power MOSFET 量產。

102年
(接獲日本IDM大廠500V HV MOSFET訂單。
103年
(42V e-label IC量產。
(減資退還股款新台幣1,556,415仟元及減資彌補虧損新台幣443,585仟元，減資後實收資本額新台幣3,000,000仟元。

104年
(接獲美國IDM大廠LV MOSFET訂單。

(減資退還股款新台幣500,000仟元，減資後實收資本額新台幣2,500,000仟元。

105年
(接獲美國IDM大廠0.35微米 Power IC訂單。
106年
(購入竹南科學園區聯合再生能源廠房，並命名為8B廠。
(700V電源管理晶片量產。
(盈餘轉增資新台幣563,643仟元，實收資本額新台幣3,063,643仟元。

107年
(本公司更名為力晶積成電子製造股份有限公司(簡稱力積電)。

(盈餘轉增資新台幣523,032仟元，實收資本額新台幣3,586,675仟元。

108年
(8B廠量產。
(盈餘轉增資新台幣857,109仟元，實收資本額新台幣4,443,783仟元。
(發行新股收購母公司力晶科技(股)公司之邏輯、記憶體代工業務及三座12吋晶圓廠等相關營業和淨資產，增資收購發行新台幣22,608,182仟元，增資後實收資本額新台幣27,051,965仟元。
(辦理現金增資普通股新台幣4,000,000仟元，增資後實收資本額新台幣31,051,965仟元。
109年
(經財團法人中華民國櫃檯買賣中心核准公開發行，股票代號：6770。
【經營理念】

力積電堅持「誠信、品質、服務、創新」企業文化，對外往來互惠為本、信守承諾，經營樂於改變陳規、勇於突破極限，並積極探索新科技、新應用和新營運模式，以精進企業效能，為客戶創造價值，全力以赴讓品質、服務滿足客戶需求，成為穩定獲利的世界級半導體企業。在為股東創造收益的同時，力積電也將持續致力節能減排、友善環境、回饋社會，善盡企業公民責任。
【未來展望】
有鑑於AI及5G產業的逐漸成熟，未來終端市場對於高速及低功耗的客製化電子產品需求更甚，力積電針對此趨勢，積極開發更符合多樣化需求的特殊邏輯、記憶體製程，以及邏輯、記憶體晶圓堆疊的新世代科技，提供客戶更具市場競爭力的晶圓代工服務。



                                                                          



	主要業務項目：

主要係從事各式積體電路之研究、開發、生產、製造、測試、封裝、代工、銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：




	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度

營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	半導體晶圓代工服務
	[image: image3.jpg]



晶圓代工製造服務
	電腦產品(Computer)、通訊應用(Communication)、消費性電子(Consumer)及車用電子(Automotive)產品等電子終端產品應用
	35,514,287
	98.93

	其他服務
	其他設計服務
	光罩服務、矽智財服務、設計套件服務、良率提升服務、晶片Shuttle方案
	382,834
	1.07

	合     計
	35,897,121
	100.00


                                                                          



	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	104年
	105年
	106年
	107年
	108年
	109年截
至10月份止
(自結數)

(註)

	營業收入
	4,741,168
	5,919,892
	6,236,632
	49,913,779
	35,897,121
	37,794,265

	營業毛利
	780,822
	1,325,394
	1,227,165
	15,280,265
	3,000,668
	9,021,519

	毛利率(%)
	16.47
	22.39
	19.68
	30.61
	8.36
	23.87

	營業外收入及支出
	13,262
	(68,691)
	(17,997)
	(246,549)
	(516,106)
	(719,913)

	稅前損益
	369,779
	646,579
	613,171
	8,640,048
	(2,614,885)
	4,019,325 

	稅後損益
	369,779
	647,250
	583,721
	6,914,744
	(2,643,184)
	3,194,977 

	每股盈餘（元）
	0.84
	1.46
	1.34
	2.56
	(0.94)
	1.03

	股利發放
	現金股利(元)
	0.68
	-
	-
	0.27
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	2.25
	1.71
	2.39
	-
	-


(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	104年
	105年
	106年
	107年
	108年

	流動資產
	2,591,130 
	3,403,458
	3,559,900
	22,492,634
	17,800,940

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	-

	不動產、廠房及設備
	1,855,338
	1,844,242
	3,131,551
	40,688,694
	47,362,848

	無形資產
	8,431
	25,200
	29,203
	527,062
	241,820

	其他資產
	85,830
	55,415
	396,893
	4,040,211
	7,974,046

	資產總額
	4,540,729
	5,328,315
	7,117,547
	67,748,601
	73,379,654

	流動
負債
	分 配 前
	1,405,863
	1,540,072
	1,638,597
	18,827,451
	15,862,223

	
	分 配 後
	1,575,243
	1,540,072
	1,638,597
	18,922,685
	15,862,223

	非流動負債
	412,389
	517,494
	1,581,417
	18,960,343
	27,641,050

	負債
總額
	分 配 前
	1,818,252
	2,057,566
	3,220,014
	37,787,794
	43,503,273

	
	分 配 後
	1,987,632
	2,057,566
	3,220,014
	37,883,028
	43,503,273

	歸屬於母公司業主之權益
	2,722,477
	3,226,336
	3,864,445
	4,862,413
	29,876,381

	股本
	2,500,000
	2,500,000
	3,063,642
	3,586,674
	31,051,965

	資本公積
	89,200
	89,200
	89,200
	89,200
	181,927

	保留
盈餘
	分 配 前
	188,200
	645,089
	662,594
	1,190,499
	(1,357,217)

	
	分 配 後
	18,820
	81,447
	139,562
	238,156
	(1,357,217)

	其他權益
	(54,923)
	(7,953)
	49,009
	(3,960)
	(294)

	庫藏股票
	-
	-
	-
	-
	-

	非控制權益
	-
	44,413
	33,088
	-
	-

	權益總額
	分 配 前
	2,722,477
	3,270,749
	3,897,533
	29,960,807
	29,876,381

	
	分 配 後
	2,553,097
	3,270,749
	3,897,533
	29,865,573
	29,876,381


                                                                          



	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	106年
	107年
	108年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	19.68
	30.61
	8.36

	
	流動比率(%)
	217.25
	119.47
	112.22

	
	應收帳款天數(天)
	62
	43
	60

	
	存貨週轉天數(天)
	57
	76
	86

	
	負債比率(%)
	45.24
	55.78
	59.29


                                                                          



投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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